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ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED
上 海 先 進 半 導 體 製 造 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）

（股份代號：03355）

二 零 零 八 年 第 三 季 度 業 績 公 告

季度業績

上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）董事會成員（「董事會」）將截至2008年9月30日止三個月及

九個月以及去年同期的未審計報告公佈如下：

簡明利潤表

截至2008年 截至2008年 截至2007年 截至2007年

9月30日止 9月30日止 9月30日止 9月30日止

三個月 九個月 三個月 九個月

（未審） （未審） （未審） （未審）

附註 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

營業額 3 255,036 773,928 333,439 912,891

銷售成本 (235,755) (738,595) (325,373) (928,479)

毛利／（負毛利） 19,281 35,333 8,066 (15,588)

營業開支 (34,437) (84,509) (29,386) (90,175)

經營業務虧損 (15,156) (49,176) (21,320) (105,763)

其他收入，淨額 4 6,464 44,301 3,104 19,040

融資成本 5 (3,468) (13,859) (6,967) (31,128)

除所得稅前之虧損 5 (12,160) (18,734) (25,183) (117,851)

所得稅退款，淨額 6 — — 2,278 21,991

淨虧損 (12,160) (18,734) (22,905) (95,860)

股息 7 — — — —

本公司普通股股東

每股虧損（人民幣）

　－基本 8 (0.79)分 (1.22)分 (1.49)分 (6.25)分
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簡明資產負債表

2008年 2007年

9月30日 12月31日

（未審） （已審）

附註 人民幣千元 人民幣千元

非流動資產

物業、廠房及設備 777,403 926,022

在建工程 418 3,101

其他非流動資產 46,153 49,615

非流動資產總值 823,974 978,738

流動資產

存貨 185,721 234,507

應收貿易賬款及應收票據 86,473 83,778

其他流動資產 77,222 77,920

現金及現金等價物 215,962 206,995

流動資產總值 565,378 603,200

資產總值 1,389,352 1,581,938

流動負債

應付貿易賬款 132,578 171,680

其他流動負債 112,352 85,221

計息借款 9 188,410 350,291

流動負債總值 433,340 607,192

流動資產／（負債）淨值 132,038 (3,992)

非流動負債

遞延稅項負債 222 222

資產淨值 955,790 974,524

股本及儲備

註冊及繳足股本 1,534,227 1,534,227

儲備 (578,437) (559,703)

股東權益 955,790 974,524
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權益變動表

截至2008年 截至2007年

9月30日止 9月30日止

九個月 九個月

（未審） （未審）

人民幣千元 人民幣千元

註冊及繳足股本

普通股每股面值人民幣1.00元

期初及期末餘額 1,534,227 1,534,227

資本儲備

期初及期末餘額 205,363 205,363

法定盈餘公積

期初餘額及期末餘額 19,353 19,353

（累計虧損）／未分配利潤

期初餘額 (784,419) 55,780

本期虧損 (18,734) (95,860)

期末餘額 (803,153) (40,080)

儲備 (578,437) 184,636

股東權益 955,790 1,718,863
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簡明現金流量表

截至2008年 截至2007年

9月30日止 9月30日止

九個月 九個月

（未審） （未審）

人民幣千元 人民幣千元

經營活動之現金流入淨額 189,838 172,878

投資活動之現金流出淨額 (18,990) (20,554)

融資活動之現金流出淨額 (161,881) (463,906)

現金及現金等價物增加／（減少）淨額 8,967 (311,582)

現金及現金等價物之期初餘額 206,995 396,987

現金及現金等價物之期末餘額 215,962 85,405

現金及現金等價物結餘分析

現金及銀行存款 55,510 52,106

未抵押定期存款 160,452 33,299

215,962 85,405

1. 呈報基準

本公司按照國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第34號《中期財務報告》編製了於2008年9月30日未審的簡

明資產負債表，截至2008年9月30日止三個月及九個月未審的簡明利潤表，以及截至2008年9月30日止九個月

未審的簡明現金流量表和權益變動表（以下統稱「第三季度財務報告」）。

本公司按持續經營原則編製截至2008年9月30日止三個月及九個月的財務報表，因為本公司認為本公司會持續

得到銀行的財務支持來承兌自2008年第三季度財務報告公佈日起計至少十二個月期間內到期之財務責任。

第三季度財務報告須與本公司於2008年3月31日發佈的截至2007年12月31日止年度的已審計財務報告一併進行

閱讀。
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本公司在編製第三季度財務報告所採納的會計政策以及計算方法與本公司2007年12月31日止的年度財務報告所

採納者一致，除已在2007年度財務報告之重大會計政策內披露外，該第三季度財務報告是按照國際會計準則中

的歷史成本法原則編製。

新發佈但還未生效之國際財務報告準則的影響

本公司還未於第三季度財務報告內採納下述對本公司適用之新發佈及修訂之國際財務報告準則（其已發佈但還

未生效）。以下國際財務報告準則將對自2009年1月1日或以後日期開始之會計年度生效：

國際會計準則第1號（修訂版） 財務報表列報

國際財務報告準則第8號 經營分部

國際會計準則第23號（修訂版） 借款成本

國際會計準則第1號（修訂版）要求分開披露所有者權益和非所有者權益變動表。所有者權益變動表將包括與公

司所有者之間的交易和非所有者之間的交易所引起的權益變動單行列示。此外，該準則引入綜合收益報表：報

表編製者可選擇將所有的收入、費用項目以及其他綜合收益的組成部分放入同一張綜合收益表或者放入兩張連

接的報表。本公司仍在評估是否採用一張或兩張報表。

國際財務報告準則第8號將會影響公司對經營性分部、主要產品及服務、經營之地理區域、及其主要客戶之披

露。

國際會計準則第23號（修訂版）取消了將須經過頗長時間方可作原定用途或銷售之資產的借貸成本直接費用化的

選擇權。

國際財務報告準則第8號將取代國際會計準則第14號，並自2009年1月1日或以後日期開始之會計年度生效。國

際會計準則第1號（修訂版）和國際會計準則第23號（修訂版）適用於2009年1月1日或之後開始之會計年度。

除上述外，本公司預期採用上述準則將不會對本公司的財務報告及經營成果產生重大影響。
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2. 分類資料

本公司之營業額及盈利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個業務類別。

本公司主要資產位於中國上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分類資料。

本公司營業額乃按客戶所在地進行地理分區。基於客戶所在地之營業額地區分類資料列示如下：

截至2008年 截至2008年 截至2007年 截至2007年

9月30日止 9月30日止 9月30日止 9月30日止

三個月 九個月 三個月 九個月

（未審） （未審） （未審） （未審）

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

美國 127,186 377,669 183,966 491,161

歐洲 78,792 242,571 97,603 233,062

亞洲 49,058 153,688 51,870 188,668

255,036 773,928 333,439 912,891

3. 營業額

截至2008年 截至2008年 截至2007年 截至2007年

9月30日止 9月30日止 9月30日止 9月30日止

三個月 九個月 三個月 九個月

（未審） （未審） （未審） （未審）

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

營業額

貨物銷售 254,933 773,709 333,400 912,529

其他 103 219 39 362

255,036 773,928 333,439 912,891
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4. 其他收入

截至2008年 截至2008年 截至2007年 截至2007年

9月30日止 9月30日止 9月30日止 9月30日止

三個月 九個月 三個月 九個月

（未審） （未審） （未審） （未審）

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

停電損失賠償收入 — 43,500 — —

在2007年第四季度停電中受損的

　機器設備備件替換費用 — (10,090) — —

仲裁和解賠償收入 5,132 5,132 — —

利息收入 1,122 3,319 1,208 9,812

淨㶅兌（損失）／收益 (511) (127) 1,805 7,600

利率互換上的公允

價值收益／（損失） 667 252 (1,607) (1,888)

利率互換上的

已實現（損失）／收益 (349) (457) 1,381 1,917

捐贈 — (500) — —

其他 403 3,272 317 1,599

6,464 44,301 3,104 19,040

5. 除所得稅前之虧損

除所得稅前之虧損已扣除下列各項：

截至2008年 截至2008年 截至2007年 截至2007年

9月30日止 9月30日止 9月30日止 9月30日止

三個月 九個月 三個月 九個月

（未審） （未審） （未審） （未審）

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

物業、廠房及設備處置損失 786 1,703 11 708

減：減值準備轉回 (545) (867) — —

物業、廠房及設備處置淨損失 241 836 11 708

銀行貸款利息 3,468 13,859 6,967 31,128

折舊 55,458 169,457 91,463 285,486

存貨跌價準備（轉回）／計提 (10,923) (16,550) 2,610 15,335
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6. 稅項

由於本公司截至2008年及2007年9月30日止三個月及九個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港

利得稅作出準備。

所得稅退款主要構成如下：

截至2008年 截至2008年 截至2007年 截至2007年

9月30日止 9月30日止 9月30日止 9月30日止

三個月 九個月 三個月 九個月

（未審） （未審） （未審） （未審）

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

本期就溢利所作出之所得稅準備：

　－當期 — — — —

　－遞延稅項 — — (2,278) (21,991)

所得稅退款 — — (2,278) (21,991)

7. 股息

董事會建議不派發截至2008年9月30日止九個月股息（2007年9月30日：無）。

8. 普通股股東每股虧損

每股基本虧損乃按本公司普通股股東應佔淨虧損除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

截至2008年 截至2008年 截至2007年 截至2007年

9月30日止 9月30日止 9月30日止 9月30日止

三個月 九個月 三個月 九個月

（未審） （未審） （未審） （未審）

普通股股東虧損（人民幣千元） (12,160) (18,734) (22,905) (95,860)

加權平均普通股股本（千股） 1,534,227 1,534,227 1,534,227 1,534,227

因無導致每股虧損攤薄之事項存在，故於截至2008年及2007年9月30日止九個月經攤薄之每股虧損未作披露。
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9. 計息借款

2008年 2007年

9月30日 12月31日

（未審） （已審）

人民幣千元 人民幣千元

銀行貸款：

　－非抵押借款 188,410 164,003

　－抵押借款 — 186,288

188,410 350,291

需支付的銀行貸款：

　－一年以內 188,410 350,291

10. 關聯方交易

於截至2008年9月30日止九個月，本公司與受NXP B.V.控制或受到其重大影響之公司有以下重大交易。

截至2008年 截至2007年

9月30日止 9月30日止

九個月 九個月

（未審） （未審）

附註 人民幣千元 人民幣千元

銷售 (i) 173,770 112,231

技術轉讓費 (ii) 6,903 11,933

資訊科技相關服務費 (iii) 1,783 1,513

附註：

(i) 向關聯公司作出之銷售乃按正常商業條款及市價進行。

(ii) 向一間關聯公司以技術轉讓費及辨別條件許可費形式已付／應付之專利權費乃根據雙方協議分別按若干

特定產品淨銷售額之3%和10%釐定。

(iii) 資訊科技相關服務費由關聯公司根據各方協議收取。

本公司董事認為上述交易均於本公司之一般及日常業務過程中進行，上述交易均屬公允及基於正常商業條款，

且將持續進行。

上述關聯交易也構成聯交所上市規則第14A章所述之持續性關聯交易。
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11. 承諾

於2008年9月30日，本公司擁有下列承諾：

2008年 2007年

9月30日 12月31日

（未審） （已審）

人民幣千元 人民幣千元

購買物業、廠房及設備的資本承諾：

　－已訂約但未撥備 8,983 3,843

　－已批准但未訂約 21,229 20,989

30,212 24,832

12. 或有負債

參見本公司截至2007年12月31日財務報表中披露的被指控違反2004年10月22日簽署的代工協定造成的反索賠。

於2008年7月2日本公司和一客戶（「該客戶」）就所有索賠和爭議達成了和解，並同意免除雙方關於此仲裁的全部

目前及未來的權利要求。於2008年8月8日本公司收到客戶依據上述和解支付的和解費用。於2008年8月28日雙

方正式終止訴訟。該和解費用於財務報表附註4披露為其他收入。



– 11 –

業績回顧

小結：

（金額：人民幣千元） 2008年 2008年 2007年 季度% 年%

第三季度 第二季度 第三季度 變化率 變化率

營業額 255,036 260,584 333,439 (2%) (24%)

毛利 19,281 4,887 8,066 295% 139%

營業開支 (34,437) (22,303) (29,386) 54% 17%

其他收入／融資成本 2,996 40,803 (3,863) — —

其他費用 — (3,497) — — —

所得稅退稅 — — 2,278 — —

淨純盈利／（虧損） (12,160) 19,890 (22,905) — —

每股盈利／（虧損） (0.79)分 1.30分 (1.49)分 — —

本公司營業額由二零零八年第二季度的人民幣2億6,060萬元下降2.1%，至二零零八年第三季度的人民

幣2億5,500萬元。營業額的下降主要源於5英寸和8英寸晶圓銷售額減少，且部分為6英寸晶圓銷售額增

加所抵消。

截至二零零八年九月三十日止之三個月毛利為人民幣1,930萬元，毛利率為7.6%，截至二零零八年六月

三十日止之三個月毛利為人民幣490萬元，毛利率為1.9%，毛利率改善主要得歸功於涉及備品備件管理

和維修服務費用之成本大幅改善。

截至二零零八年九月三十日止之三個月營業開支為人民幣3,440萬元，與截至二零零八年六月三十日止

之三個月人民幣2,230萬元相比，上升幅度為54.3%。上升的主要原因為研發費用大幅增加及銷售及行

政開支略增，且部分為市場推廣開支略微減少所抵消。研發費用上升主要是因涉及8英寸晶圓新產品開

發活動增加所致。

截至二零零八年九月三十日止之三個月，其他收入和融資成本為人民幣300萬元，二零零八年第二季度

其他收入和融資成本為人民幣4,080萬元, 主要源於本季度較低其他收入。本公司第二季度其他收入包
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含了約人民幣4,350萬元停電保險賠償。本季度其他收入主要包括仲裁結案賠償、利息收入、淨匯兌損

失、利率掉期公允價值收益、利率互換上的已實現損失。二零零八年第二季度其他收入主要由停電損失

賠償、利息收入及淨匯兌損失和利率掉期公允價值收益組成。

鑒於利率掉期公允價值收益重新分類至其他收入，截至二零零八年九月三十日止之三個月內無發生其他

費用。二零零八年第二季度之其他費用為350萬元，主要包括二零零七年第四季度因停電引起的固定資

產備件更換費用和為四川地震捐贈。

因此，截至二零零八年九月三十日止之三個月淨利潤為負人民幣1,220萬元，截至於二零零八年六月三

十日止之三個月淨利潤人民幣1,990萬元，本公司二零零八年第三季度淨利率為負4.8%, 二零零八年第

二季度則為7.6%。

I. 營業額分析

用途

本公司二零零八年第三季度在通訊，電腦，消費品方面的營業額分別佔據總收入的32%、33%、35%，

與二零零八年第二季度基本持平。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

通訊 32% 32% 33%

電腦 33% 32% 33%

消費品 35% 36% 34%

地區

本公司二零零八年第三季度在美國的銷售佔總收入的50%，上季度為52%, 同樣，在歐洲地區銷售佔總

收入由上季度27%上升至31%，亞太地區的銷售佔總收入為19%，第二季度則為21%。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

美國 50% 52% 55%

歐洲 31% 27% 30%

亞太地區 19% 21% 15%
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客戶類型

二零零八年第三季度集成器件製造商和無生產線半導體公司的銷售佔總收入分別為43%和57%，上季度

分別為37%和63%。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

集成器件製造商 43% 37% 38%

無生產線半導體公司 57% 63% 62%

產品

5英寸、6英寸和8英寸於二零零八年第三季度銷售佔總收入分別為16%、54%和29%，上季度分別為

18%、50%和31%。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

5英寸晶圓 16% 18% 16%

6英寸晶圓 54% 50% 51%

8英寸晶圓 29% 31% 32%

其他1 1% 1% 1%

總計 100% 100% 100%

註1：包括測試服務及掩膜提供

II. 利用率和產能（8英寸等值晶圓）

II-1 利用率

二零零八年第三季度總體產能利用率為65%，二零零八年第二季度則為66%。

2008年 2008年 2007年

晶圓製造廠 第三季度 第二季度 第三季度

1/2 號晶圓製造廠

5英寸晶圓 59% 64% 72%

6英寸晶圓 77% 74% 87%

3 號晶圓製造廠

8英寸晶圓 54% 57% 65%

總體產能利用率 65% 66% 76%

備註： 產能利用率指報告期內由裝運的半導體晶圓加工程序實際數(以Mask層數計算)除以晶圓製造廠可在相應期間

內提供加工程序數百分比。
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II-2 產能（8英寸等值晶圓）

二零零八年第三季度生產8英寸等值晶圓的產能為154千片,與二零零八年第二季度和二零零七年第三季

度相比持平。

2008年 2008年 2007年

晶圓製造廠（千片晶圓） 第三季度 第二季度 第三季度

1/2 號晶圓製造廠

5英寸晶圓 33 33 33

6英寸晶圓 85 85 85

3 號晶圓製造廠

8英寸晶圓 36 36 36

總體產能 154 154 154

備註 5寸、6寸和8寸的產能分別以每片晶圓9、10和 22 光罩層數估算。5、6寸晶圓需將晶圓片除以

2.56和1.78，以換算成8寸等值晶圓。

III. 利潤和費用分析

III-1 毛利分析

截至二零零八年九月三十日止之三個月毛利為人民幣1,930萬元，毛利率為7.6%，截至二零零八年六月

三十日止之三個月毛利為人民幣490萬元，毛利率為1.9%，毛利率改善主要得歸功於涉及備品備件管理

和維修服務費用之成本大幅改善。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

（金額：人民幣千元）

銷售成本 235,755 255,697 325,373

毛利 19,281 4,887 8,066

毛利率 7.6% 1.9% 2.4%
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III-2.營業開支分析

截至二零零八年九月三十日止之三個月營業開支為人民幣3,440萬元，與截至二零零八年六月三十日止

之三個月人民幣2,230萬元相比，上升幅度為54.3%。上升的主要原因為研發費用大幅增加及銷售及行

政開支略增，且部分為市場推廣開支略微減少所抵消。研發費用上升主要因8英寸晶圓新產品開發活動

增加所致。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

（金額：人民幣千元）

銷售及市場推廣開支 1,904 2,061 2,055

行政開支 20,232 18,221 20,454

研發成本 12,301 2,021 6,877

總計 34,437 22,303 29,386

III-3. 其他收入／融資成本

截至二零零八年九月三十日止之三個月，其他收入和融資成本為人民幣300萬元，二零零八年第二季度

其他收入和融資成本為人民幣4,080萬元，主要源於本季度較低其他收入。本公司第二季度其他收入包

含了約人民幣4,350萬元停電保險賠償。本季度其他收入主要包括仲裁結案賠償、利息收入、淨匯兌損

失、利率掉期公允價值收益、利率互換上的已實現損失。二零零八年第二季度其他收入主要由停電損失

賠償、利息收入及淨匯兌損失和利率掉期公允價值收益組成。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

（金額：人民幣千元）

其他收入 6,464 45,325 3,104

融資成本 (3,468) (4,522) (6,967)

總計收入／（支出） 2,996 40,803 (3,863)
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III-4. 其他費用

鑒於利率掉期公允價值收益重新分類至其他收入，截至二零零八年九月三十日止之三個月內無發生其他

費用。二零零八年第二季度之其他費用為350萬元，主要包括二零零七年第四季度因停電引起的固定資

產備件更換費用和為四川地震捐贈。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

（金額：人民幣千元）

其它費用 — 3,497 —

IV. 財務狀況分析

IV-1. 流動性分析

截至二零零八年九月三十日止之流動資產總額為人民幣5億6,540萬元，與截至二零零八年六月三十日流

動資產總額5億6,500萬元相比則增加了人民幣40萬元，主要歸源於存貨和其他流動資產分別增加了人

民幣980萬元和人民幣3,100萬元，並部分為本季度現金及現金等價物和應收賬款及票據分別減少了人

民幣1,380萬元和人民幣2,660萬元所抵消。現金及現金等價物減少主要歸因於當季償還銀行貸款。二零

零八年第三季度存貨增加主要是為滿足計劃在本年度末6英寸PICS項目滿負荷生產而提高了原材料庫存

水平所致。截至二零零八年九月三十日止之流動負債總額由截至二零零八年六月三十日止之人民幣4億

6,460萬元減少至人民幣4億3,330萬元，主要源於計息貸款及借款減少了人民幣8,070萬元，並部分為應

付帳款及票據和其他流動負債分別增加了人民幣1,740萬元和人民幣3,200萬元所抵消。
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2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

（金額：人民幣千元）

現金及現金等價物 215,962 229,797 85,405

應收賬款及票據 86,473 113,079 125,063

存貨 185,721 175,883 218,924

其他流動資產 77,222 46,228 57,482

流動資產總值 565,378 564,987 486,874

計息貸款及借款 188,410 269,151 277,921

應付帳款 132,578 115,135 152,749

其他流動負債 112,352 80,304 91,248

流動負債總額 433,340 464,590 521,918

流動資產淨額 132,038 100,397 -35,044

流動比率(x) 1.30 1.22 0.93

IV-2.應收賬款／存貨周轉率

二零零八年第三季度應收賬款的周轉天數為46天，而上個季度則為43天。

存貨周轉天數由上季度67天上升至本季度84天。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

應收賬款及票據周轉率（天數） 46 43 45

存貨周轉率（天數） 84 67 63

IV-3.負債比率

截至二零零八年九月三十日止的淨現金儲備餘額為人民幣2,760萬元，相比截至二零零八年六月三十日

止的負人民幣3,940萬元，上升了人民幣6,690萬元。這主要是由於計息借款減少了人民幣8,070萬元和

現金及現金等價物餘額減少了人民幣1,380萬元所致。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

（金額：人民幣千元）

現金及現金等價物 215,962 229,797 85,405

計息借款 (188,410) (269,151) (277,921)

淨現金儲備 27,552 (39,354) (192,516)
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V. 資本支出

二零零八年第三季度的資本支出為人民幣1,310萬元，上季度的資本開支為人民幣550萬元。

2008年 2008年 2007年

第三季度 第二季度 第三季度

（金額：人民幣千元）

資本支出 13,051 5,546 20,407

VI. 二零零八年第四季度展望

全球金融市場動盪及信貸危機已進一步削弱對半導體相關產品的需求，因此突出表現在公司新產品認證

和量產之進展放緩。此外，鑒於宏觀環境惡化和終端市場低能見度及最終客戶庫存嚴格控制致使公司客

戶對訂單會採取日益謹慎態度，這將進一步給公司日後業務運行和財務表現造成不利影響。為此，本公

司管理層預計，按環比季度比較，其第四季度的銷售額較第三季度會有大幅度下降。

承董事會命

上海先進半導體製造股份有限公司

執行董事，總裁及首席執行長

周衛平
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Chris Belden為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak 、沈偉家及James Arthur Watkins

為獨立非執行董事。


